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Entwurf

Verpackung —

Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen,
Positionierung und Systemparameter fur passive Transponder —

Teil 3: Stahldeckelfass ohne Spund mit einem Gesamtvolumen groRer
als 200 |

Packaging —

Radio-frequency identification of rigid industrial packaging, positioning and system
parameters for passive transponders —

Part 3: Removable head (open head) steel drum without plug/bung closure system of total
capacity exceeding 200 |

Emballage —

Identification éléctronique d’emballages rigides industriels par radiofréquence,
positionnement et paramétres du systéme pour transpondeurs passifs —

Partie 3: FOt en acier a ouverture totale sans bonde d’'une capacité totale supérieure a
2001

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-03-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an navp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN
Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA) im DIN
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E DIN 6113-3:2009-03 — Entwurf —

Vorwort

Dieses Dokument wurde im NA 115-02-03 AA ,Spund- und Deckelbehaltnisse® bzw. im NA 115-02-03-01 AK
»,RFID auf starren Industrieverpackungen grofier als 60 Liter* des Normenausschusses Verpackungswesen
(NAVD) erarbeitet.

DIN 6113 Verpackung — Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen, Positionierung und
Systemparameter fiir passive Transponder besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Stahlspundfass und Stahldeckelfass mit Spund mit einem Gesamtvolumen gré8er als 200 |

— Teil 3: Stahldeckelfass ohne Spund mit einem Gesamtvolumen gréer als 200 |

— Teil 4: Fibertrommel

— Teil 5: Kunststoffspundfass und Kunststoffdeckelfass mit Spund mit einem Nennvolumen gré3er als 200 |
— Teil 6: Kunststoffdeckelfass ohne Spund mit einem Nennvolumen gréf3er als 200 |

— Teil 7: Kombinations-IBC
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